创新训练安排表

（2017~2018学年第二学期）
	班级
	实训时间
	地点
	指导教师

	集151-152（杏林）
	第2-16周 周二下午
	工程训练中心320
	谢星、曹海平

	周次
	实训内容

	2
	创新实训动员，向学生公布设计项目或学生自拟题目

	3
	学生分组，确定设计题目，学生4人一组，共10组，确定学生分组名单。集中讲课：项目开展、实施、管理技巧。

	4
	集中讲课：C语言编程技巧

	5
	集中讲课：C51单片机硬件原理、KEIL C51 uVision2 中文入门

	6
	集中讲课：Keil C51语言使用技巧及实战

	7
	集中讲课： PCB画图技巧

	8
	学生分组，老师分组指导学生进行分工

	9
	提交设计方案，可行性报告，指导老师论证原理图设计

	10
	原理图设计

	11
	提交原理图设计方案，修改原理图

	12
	进行硬件装配调试

	13
	进行硬件装配调试

	14
	进行软件设计，软硬件调试

	15
	进行软件设计，软硬件调试，撰写项目结题报告

	16
	提交报告、作品展示、答辩


创新训练安排表

（2017~2018学年第二学期）
	班级
	实训时间
	地点
	指导教师

	微电子151、152（杏林）
	第2-16周 周四下午
	工程训练中心320
	周伯俊、冯晓荣

	周次
	实训内容

	2
	创新实训动员，向学生公布设计项目或学生自拟题目

	3
	学生分组，确定设计题目，学生4人一组，共10组，确定学生分组名单。集中讲课：项目开展、实施、管理技巧。

	4
	集中讲课：C语言编程技巧

	5
	集中讲课：C51单片机硬件原理、KEIL C51 uVision2 中文入门

	6
	集中讲课：Keil C51语言使用技巧及实战

	7
	集中讲课： PCB画图技巧

	8
	学生分组，老师分组指导学生进行分工

	9
	提交设计方案，可行性报告，指导老师论证原理图设计

	10
	原理图设计

	11
	提交原理图设计方案，修改原理图

	12
	进行硬件装配调试

	13
	进行硬件装配调试

	14
	进行软件设计，软硬件调试

	15
	进行软件设计，软硬件调试，撰写项目结题报告

	16
	提交报告、作品展示、答辩


